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摘要(译)

本发明有关一种有机电激发光显示面板的封装结构及其制作方法。该有
机电激发光显示面板的封装结构的制作方法，首先提供一有机电激发光
显示面板，且该有机电激发光显示面板具有多数个第一接点。接着，在
有机电激发光显示面板上配置一盖板，其中盖板上具有一控制线路及多
个第二接点，并使第二接点分别对应电性连接至有机电激发光显示面板
的第一接点，以藉由控制线路驱动有机电激发光显示面板。最后，在有
机电激发光显示面板与盖板之间形成一胶框。该有机电激发光显示面板
的封装结构具有较大的显示区域，并可提供较佳的分辨率。
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